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摘要(译)

本发明提供了一种OLED显示装置的封装结构及封装方法。所述封装结构
包括：阻隔层，设置在有机发光器件上；金属层，设置在所述阻隔层
上；第一缓冲层，设置在所述金属层上；紫外吸收层，设置在所述第一
缓冲层上；以及第二缓冲层，设置在所述紫外吸收层上。
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